FOUNT CLEAN

Prodotto per la pulizia dei circuiti di bagnatura offset

Istruzioni d’uso Caratteristiche principali

11 prodotto viene diluito in acqua da 1:1 a 1:9, in relazione alla e Indicato per la pulizia dei sistemi di
consistenza dello sporco, e versato nella vasca della soluzione bagnatura che possono essere incrostati
della bagnatura. Viene mantenuto in circolo per 1-2 ore. da residui di inchiostro, polvere di carta
Dopo aver scaricato il prodotto di pulizia, risciacquare con ed altri componenti.

acqua I’intero sistema per parecchie volte, fino a raggiungere un
pH di circa 7, oppure far circolare la soluzione di bagnatura per
breve tempo e scaricare.
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Importante per uso su sistemi di bagnatura spray bar-web offset
Durante il trattamento con il fount clean ¢ necessario escludere
le spray bar dal percorso in cui viene utilizzato il prodotto.

Sicurezza Proprieta
Prima dell’uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.
o Aspetto incolore
25 |pH(5°0) 13
Confezioni e Conservazione 2 £ | Punto di ebollizione >100°C
10- 200 litri g ° Ldromiscibil ,
. . . S1
12 mesi dalla data di produzione romiscibre

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d’indirizzo all’uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile ¢ dipendente anche da una serie di variabili al di
fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale.
Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.
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